
  

 
 

Формат гербер файлов: 
 
Графика – ELA4:4 
Сверловка/фрезеровка – ELA2:4 
 
Принятые обозначения слоёв графики: 
 
*.TOP – Верхний слой металлизации 
*.BOT – Нижний слой металлизации 
*.INT1 – x – Внутренний слой металлизации от 1 до х 
*.MST – защитная маска, верхний слой (+ слой BRD) 
*.MSB – защитная маска, нижний слой (+ слой BRD) 
*.SLT – слой шелкографии, верхний слой 
*.SLB – слой шелкографии, нижний слой 
*.BRD – слой контура печатной платы 
*.CRBT – карбоновое покрытие, верхний слой 
*.CRBB – карбоновое покрытие, нижний слой 
*.DRW – дополнительный чертёж, габаритные размеры, свойства и т.д.  
 
Принятые обозначения слоёв сверловки/фрезеровки: 
*_PLATED.DRL – слой металлизированных отверстий 
*_UNPLATED.DRL – слой неметаллизированных отверстий 
*_MILL.ROU – слой фрезеровки 
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